希土類材料工学教育プログラム

学内インターンシップ申込書
提出先：kidorui@muroran-it.ac.jp

（希土類材料工学教育プログラム推進室）
提出期限：令和8年4月17日(金) 16：00時まで
１．所属　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　 　専攻   　　　　　　　　　　　　コース
２．学籍番号　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふりがな　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．氏名 (ふりがな)              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．電子メール（PC）　　    　　　　 　　　　　　　　　　　　　　      　　 　@muroran-it.ac.jp
５．携帯電話番号　　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６．修論指導教員氏名           　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７．希土類材料工学教育プログラムの履修生として登録しますか？　　　　　　はい　　　・　　　いいえ
８．希望プロジェクト　　　第1希望　　　整理番号　　  　　　　　
プロジェクト名 　     　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　第2希望　　　整理番号　　  　　　　　

プロジェクト名 　     　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　第3希望　　　整理番号　　  　　　　　

プロジェクト名 　     　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　第4希望　　　整理番号　　  　　　　　

プロジェクト名 　     　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
                    第5希望　　　整理番号　　  　　　　　

プロジェクト名 　     　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
　　　アンケート
· 該当する欄を■に変えてください ＊
９．将来の職業観（現時点で）
□研究者　　□技術者　　□教員　　□その他　（　　　　　　　　　　　）
１０．希望進路（現時点で）　　  □進学

□室工大

□他大学　（大学名　                                ）

□就職

□企業　　□公務員
□道外　　□道内　　□どこでも
